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一、新材料

1、超薄耐热板、陶瓷原料标准化

技术要求：

1、烧成温度1200~1250℃；

2、产品的厚度4mm以下；

3、产品平整度好，平面度小于1mm；

4、产品具有较高的抗热性，能经受450~20℃热冲击2次。

陶瓷原料大部分是天然的矿物原料，多含杂质，同一种原料各批次之间的化学组成与物理性质很不一致，用于陶瓷配方中会导致产品各性能的不稳定。

技术要求：①化学组成稳定

②泥浆性能稳定

③烧成性能稳定

④使用烧成温度1200～1310℃

2、可钢化的双银低幅射镀膜节能玻璃

双银低辐射镀膜节能玻璃是目前世界上最先进的节能工程玻璃,但是先镀膜后钢化,能长期储存和远距离,运输是业界努力攻关的课题.

技术目标:T2≥75%R2≤10%E值≤0.04Sc≤0.5储存期≥8个月钢化前后透过率变化≤3%

3、有机硅嵌段共聚合成技术

（1）打破传统氨基改性有机硅整理剂的结构设计路线，采用氨基、环氧基和季氨盐基三元嵌段共聚接枝反应，将氨基上的氢较好的保护起来，防止氨基在高温定型加工整理中产生黄变，改善普通氨基有机硅柔软剂易黄变的缺点，同时保持氨基有机硅柔软剂丝质顺滑手感及回弹效果。

（2）在硅氧烷主链上接入亲水性环氧乙烷基团，其较高的HLB值乳化效能，可以提高与含羟基的亲水性植物纤维较佳的亲和力，提供有亲水特性的柔软性，赋予织物近似“天然”的舒适感，克服传统氨基有机硅柔软剂“油腻”的缺点。

（3）同时在硅氧烷主链上接入环氧丙烷基团，其较低的HLB值乳化效能，可以提供与拒水性纤维较佳的亲和力。其与环氧乙烷的协同作用下，极好的展现了自乳化性能，减少了乳化剂的依赖，达到环保要求，方便印染厂使用。

（4）硅氧烷主链上的季氨盐结构有效提高了产品对强酸、强碱、高电解质的相容性，具有较佳的稳定性。较好的解决了氨基改性柔软剂易破乳问题，无“油斑”，不“粘棍”，不“粘缸”。

最好是有现成的技术直接购买应用。现在主要是针对美国的专利做避专利研究。

4、PVC-U的取向改性，PVC-U电工套管

具体需要获得的技术及产品：

通过成形时的径向、轴向拉伸改性，达到高强度、低材料的PVC-U电工

套管。

国内的一个共性问题，国外有这个产品，有这个技术。技术完成后可以下降成本25%。

5、无铅低熔点，高耐蚀，低膨胀玻璃

无铅低熔点，高耐蚀，低膨胀玻璃，低温玻璃釉的开发。

6、环保新型同轴电缆开发

公司希望开发环保新型同轴电缆

7、可交联低烟无卤电缆料

目前，应用于电缆绝缘材料的交联聚乙烯按照交联形式来区分，主要有硅烷交联、过氧化物交联及辐照交联。国内研制低烟无卤电缆料产品主要采用辐照交联的形式，这种方式能耗高，工艺复杂，使用不便。在国外研究同类产品时采用多种交联方式，产品成本高，不利于大规模推广。

本项目产品需要采用新颖的硅烷交联方式来研制低烟无卤电缆料，大幅度的提高产品机械性能，扩大材料大应用领域。

8、阳极氧化铝卷板生产技术

主要问题有以下三个：

1、前处理，氢氧化钠结晶问题，无法连续生产，浓度有需求无法更改。

2、反射板，不通过化学抛光的话，发射率难以达到需求。用了抛光的话，环保不达标，国外有技术。

3、色差问题。

9、水性木器漆

技术难题内容：水性木器漆冬季施工成膜性不好，10℃以下成膜不好，容易产生裂纹。

技术目标：在自然条件能完成施工。

10、整体式隔膜滤板隔膜材料(塑料)的确定和该材料与中心板(PP)的焊接技术及设备

常规压滤机采用聚丙烯(pp)制成的滤板作为滤室单元，藉进料泵的压力进行固液分离，分离后的滤饼含水量较高，不得不对滤饼进行烘干，消耗大量能源和工时。目前较多采用在滤板两侧嵌入橡胶隔膜，当进料泵的过滤结束后，隔膜内充入高压气体，对滤饼进行二次挤压，可显著降低滤饼含水量。但这种嵌入式结构充气压力不能太高和橡胶膜耐腐不强等因素，应用受到一定限制，仍不够理想。我们希望能提供该塑料隔膜的材质要求和焊接技术与设备。

11、免处理材料的去磁问题

现在紧固件的免处理材料使用中出现以下问题：

1、免处理材料经过冷镦或滚压会产生磁性，去磁需要400度的高温，则造成产品达不到要求。

2、如果用200度高温去磁，不能完全去除磁性油洗不到造成电镀效果不好。

希望能有一个好的办法解决免处理材料去磁的同时保证产品的强度要求。

12、骨架料专用酚醛塑料开发和酚醛塑料生产过程的粉尘回收技术

1、骨架料专用酚醛塑料开发，台湾长春公司生产PF735的酚醛塑料，具有良好的强度、耐热性能、抗震和绝缘性能，是变压器骨架最佳专用料，还可广泛用于汽车、宇航、电子产品和轻工等配件的制备中，但内地同中无一家企业可以进行生产，内地骨架料的大部分需求依靠进口，目前我公司针对该产品已进行了前期的研发工作，并取得一定成绩。

2、酚醛塑料生产过程的粉尘回收技术，酚醛塑料生产过程的粉尘来源只要是粉料输送、辊炼、产品粉碎和包装这四个方面，其中以辊炼产生的粉尘最多，公司目前采用的安置回收袋和抽尘空调等装置，效果不理想，无法使得粉尘的排放量≤5吨/年。

13、薄膜复合生产过程中静电的永久性消除技术

永久性消除薄膜复合生产过程中所产生的静电。

14、大面积透明导电度膜制备方法

制备此种度膜的材料及设备

技术指标：可见光透过率≧70%

方块电阻≦0.02Ω/块

    基片：又质浮法玻璃
15、压滤机滤板新型材料及成型技术

1、压滤机聚丙烯滤板成型技术：目前本公司滤板加工采用的是油压机压制毛坯滤板，再经后期加工而成。需求压滤机聚丙烯滤板一次成型加工技术，要求具有滤板强度高，加工速度快，滤板质量好，加工成本低等技术优势。

2、压滤机滤板新型材料及成型技术：能够替代聚丙烯材料的压滤机滤板材料及滤板成型技术，要求具有不低于聚丙烯滤板的强度，加工速度，加工成本低等技术优势。

16、PC改性（玻纤增强）墨结合性改进

1、pc玻纤增强材料易分层问题的改进：pc改性料用于生产数码管，异形显示器（用于电器上）等系列产品，在注塑成型后，制品表面需刷一层油墨，在后道封装过程中表面需贴胶带，胶带撕掉后产品有一点比例表面油墨脱落（露白），分析为pc材料个组分融合不良，需改进。

2、pc改性料应力解决。

3、pcb实用后短路现象原因分析及改进。

17、电缆塑料改进

改进电缆料应对欧盟REACH标准。
18、超薄本体合金锯片

需要解决的技术难题：金属材料、表面处理、应力处理

具体需要解决的技术难题，1、功能性金属材料选用，从国外的成品分析化学分析，金属类，欧洲比较好，德国、意大利，本身是日资企业；2、功能性表面处理方法，从国外的成品分析化学分析，化工类；3、合理的应力处理方法，求新工艺新设备方面
19、出口铸件的新材料配方及工艺
（1）合金铸件的抗拉强度≥440Mpa，屈服强度≥325 Mpa，伸长率≥12%，室温下冲击值≥（平均值12）、（单个值9）。
（2） 金相组织球化率≥90%，石墨形态V-VI，石墨分布A ，石墨大小5-7 ，铁素体≥90%，珠光体≤10%
二、能源环保

1、废水膜法资源化技术

需要废水膜法资源化技术；集成膜分离技术及应用。

具体的是1、化肥化工废水资源化；2、造纸废水；3、印染废水；

2、光机电一体化技术，SO2及COD减排技术

具体需要：

中小燃煤锅炉SO2减排技术；工业废水COD减排技术；气态物在线监测分析仪器（红外，紫外）；COD在线自动监测分析仪（光检）。

3、电镀制程过程中所产生废物综合利用

要求：在电镀制程中，电化学溶剂由于杂质会被污染而报废，研究去除这些杂质的方法，同时对废物，废水综合利用研究课题。现在污染问题基本解决，但是也没有实现很好的重复利用。

4、硫化烟气治理技术

橡胶制品在生产过程中产生一定炼胶烟气及硫化烟气。2006年十月，我公司在有关科技单位的协同下，对炼胶混炼后产生的废气进行了治理试点，从省环保监测中心监测的结果看，效果明显。目前在市、开发区环保局等有关部门的支持下，近期将进行第二阶段的试点。

硫化烟气是轮胎制造、胎体经硫化高温高压作用下所产生的烟气。目前国内轮胎制造行业尚无最佳治理先例。本着“积极治理，改善环境的目的，寻求合作伙伴。

5、铜电解液净化新工艺的开发应用

1、阳极炉火法精炼除Sb（锑ti）新工艺开发应用；

2、运用新材料，提高铜吹炼炉风管寿命。
6、金属的冶炼技术、烟灰脱氟氯技术

1、铅锑铋混合料的分离；

2、高锌铅渣的冶炼技术；

3、高铅阳极泥的提银技术；

4、经济实用的烟灰脱氟氯技术。

7、新型液相热色镀膜玻璃的镀膜工艺，提高其透光率

该项目的预期目标是完善拥有自主知识产权，可产业化的VO2液相制备新方法，实验室性能达到可见光透过率>60%，红外调解率>40%，相变温度在25-30℃，试制样机、样件，生产成本低于200元/㎡,单层镀膜玻璃的节能效果比白玻高30%,并研究其规模放大技术。1、VO2薄膜的廉价，大面积液相镀膜新方法的研究与开发；2、高温下大面积均匀镀膜工艺镀膜系统研制；3、多层复合镀膜及其机构的光学优化设计；4、缓冲层与膜厚对热色性能的影响及其优化设计；5、VO2基智能节能系统与光催化等的系统集成。
8、加热新能源的应用

1、 公司现用的加热能源是蒸汽，由于当地供热单位搬迁，我公司计划引进价格低于或等同于蒸汽价格加热用的能源，希望能找到替代能源。

2、 我公司用于膨化鲜米饼的能源是液化石油气，单位产品能耗较高，希望能解决能耗过高问题。

三、生物医药

1、金菊素注射液肠毒素C含量及标准品测定

需要解决的技术难题：标准品的标定及产品的浏定及产品的测定

具体是：

a)肠毒素C3电化标准品的标定。

b)规范肠毒素C检测试剂盒的稳定性和重复性。

c)检测金菊素注射液含量的检测的精确性。

2、长效、缓释、控释制剂技术

需要抗肿瘤、糖尿病、心脑血管疾病等领域、自主创新的国家一类新药

需要解决的技术难题长效、缓释、控释制剂技术，具体为长效制剂技术包括微球，微囊，PEG，纳米粒技术等，特别是长效制剂技术用于抗肿瘤药及糖尿病的注射剂技术及产品

3、金属粉末喷射成形技术

需求的技术是，1.金属粉末喷射成形技术在口腔正畸材料的应用；2.口腔正畸类自锁小零件的加工；3.金属粉末与有机粘结剂均匀混练工艺,成熟稳定的烧结工艺4.不锈钢极小弹性体加工精度、热处理,零件的寿命和可靠性。

4、研究开发参麦注射液大品种技术改造

通过研究药效物质基础，提高参麦注射液的安全性、有效性

5、药物新剂型的研发

1、原始创新药物的研发，特别是原始创新抗肿瘤药物及肝脏保护药物的研发。

2、能提供原始创新药物开发的信息支持、技术支持、专家支持。

3、药物新剂型的研发，如缓控释制剂、纳米乳剂及透皮制剂等研究。

6、氟特嗪胶囊的研发
有关物质≤1.0%；干燥失重≤1.0%；重金属≤20ppm；

含量≥98.5 %；产品符合本企业标准。
7、蜂胶与植物胶（杨树胶）的理化指标区别
蜂胶与植物胶（杨树胶）提取有效成份新产品，达到降血脂、降血压、降血糖等功效。
8、多肽原料药工艺
多肽原料药杂质分离与表征，要求方法验证目的峰中不包含杂质，

各杂质均达到有效分离（分离度>1.5），单个杂质<0.15%，>0.15%的杂质做结构表征，HPLC纯度>98.5%(面积归一法)。

9、新型免疫抑制剂的研究与开发
与免疫及其相关的新化合物、新复方及新剂型的研究与开发。盐酸芬戈利德（FTY720）的临床研究。

四、电子信息

1、高精度全阻值碳膜迭层板。

需要解决碳膜阻值的均衡性和稳定性难题。

主要是：

1、碳膜的有效成份的组成

2、按阻值的不同，调剂不同比例的碳浆油墨

按产品阻值的不同，制定相关印刷的工艺

根据碳浆调剂的配方，按该配方调制的碳油能符合各种不同阻值要求的碳膜板。

2、EPON接入系统业务应用，系统架构

需要光通信，移动通信研发力量解决EPON接入系统业务应用，无线接入系统架构等相关技术难题。

3、中小型局域网安全管理平台

中小局域网环境是网络环境当中最常见的一种，它被学校、网吧、中小企业、酒店、以及政府机关所广泛采用。鉴于其应用的广泛性和重要性，局域网病毒、木马以及专门针对局域网的ARP攻击一直层出不穷。

具体需要解决：

1、驱动层ARP保护(AddressResolutionProtocol是解析协议)

2、驱动防火墙(驱动名单三层管理)

3、流量控制

4、还原保护

5、系统进程管理(进程禁止和进程保护)

4、网络安全硬件设备

需要网络安全硬件设备，解决产品硬件稳定性问题，提高网络处理性能，网络加速处理能力

5、电子、机械、通信类新产品

合作方式有：

1、为有产业化需求的项目提供资金、制造等配套服务或合作。

2、接受技术成果转让。

6、通过手机提取各类移动通信网络参数的通用解决方案

需求的技术及产品是寻求在symbian、windowsmobile等手机操作系统上开发各类通信、检测应用软件的相关技术解决方案和。

需要开发一个能在symbian、windowsmobile等手机操作系统上运行，并实时通过手机提取各类移动通信网络参数的通用解决方案。要能保证在使用symbian、windowsmobile等手机上都能获得GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMAD等网络的参数。

7、氩弧焊铝管同轴电缆

需求的产品是氩弧焊铝管同轴电缆，需要解决难题是氩弧焊铝管同轴电缆弯曲抗皱，大线径氩弧焊铝管同轴电缆（540）经缠绕在20倍线缆外径的圆柱上反复弯曲后，不出现明显的起皱现象；

8、用电子线路板直接制冷工艺，体积小，耗电少(新技术)

用电子线路板直接制冷工艺，不用压缩泵制冷，这样体积小，耗电少。且可制作手提式冰箱，轻便，适用性广，制作工艺方便；还可制空调，可省去室外泵机，安全、环保、节能、噪声小，节约材料。

9、光学晶片的抛光时间及表面的检测技术

需要解决的技术难题：

(1)修边过程中出现边缘毛边严重，修边时间很长，耗费员工劳力过多，造成效率不高，增加了生产成本。

(2)抛光片表面质量无法达到要求，晶片表面有一些划痕和白色亮点，亮点的检验非常困难，较难分辨亮点与晶片表面的灰尘，使晶片检验产生误判，致使产品外观难看，不能达到客户需求，降低了销量。

(3)抛光时间过长，平均每片7分钟。

10、汽车防撞预警系统

该系统主要适用在高速公路上运行的车辆。在雨、雾、雪、烟和黑暗等环境条件下，当汽车前方200米距离范围内，发生潜在追尾碰撞时，能自动发出分级的声光报警。

系统使用调频连续波（FMCW）雷达测距原理，发射24G毫米波，高速DSP经过FFT运算提取运动障碍物的速度，距离等信息，并做危险程度分析以分等级的声光提示。

研究内容：24G微波腔体，天线，主控制器DSP程序，PCB等。

技术指标：

发射频率：24GHz

方式：FMCW

作用距离：200m

相对距离精度：±0.3m

相对速度：-80-240Km/h

相对速度精度：2.5km/h

扫描速率：20hz

11、DCS系统中工业控制算法中如何实现化工厂工段中氮氢比的控制算法
在DCS系统中，化工厂工段中氮氢比在大滞后系统中如何高效快速的实现调节控制，算法如何实现？

此技术能提高产品原销售价格的50%，每年创收利润500万

12、地理资源组合方案搜索引擎系统
1、地理自然的手机和时效性、实时性处理；

2、各类资源的组合方案算法，设计人工智能等算法；

3、搜索引擎算法，海量数据的合理分类，和数据群的并发处理。
13、PKI体系完整解决方案，包括CA、CSP、OCSP、CRL、TSA等模块实现

PKI体系完整解决方案，包括CA、CSP、OCSP、CRL、TSA等模块实现。CSP及其具有自主知识产权算法、OCSP模块实现、TSA模块实现

14、产品、模具、检具的检测

1、企业通过与高等院校合作共享资源，如激光扫描仪设备等检测技术，在产品点测量，模具、检具精度检测方面给与支持。

2、在我公司产品设计完成后，对于产品结构的合理性进行分析，以减少开发完成后的更改成率和开发同期，提高产品质量

3、产品原材料方面：希望通过与科研院方合作，对汽车专用杆进行改进，同时考虑到成本、环保以及性能三方面因素。

15、电子能源新产品开发技术

基于风能、太阳能在移动通信离网供电上的应用，主要针对1-10kw供电系统控制器的开发：

1、大功率高效率整流电路开发；

2、最大功率点跟踪技术；

3、PID控制技术；

4、同步整流技术；

5、故障监控与告警技术；

6、故障自诊断技术；

7、远程通信技术；

8、低风速启动、抗巨风（60m/s）10kw以下风力发电机开发；

以上合作任意合作项目单项或组合开发。

16、高压BCD工艺（220v）用于等离子显示的驱动电路

1、高压BCD工艺（220v）用于等离子显示的驱动电路（VDMOS耐压和导电阻优化；高压PMOS结构研发，要求BVds大于200v；0.8um线条下光波导形式结构）

2、硅基微纳光波导传输与单片光电集成技术
17、数控系统及量化人机对话模块类软件

对常用CAD软件格式：如*dwg或dxf文件能自动识别及生成该文件图形的三维加工路线，无需机代码编程。

18、线性时滞对象智能整定控制器的研发
1、针对时滞控制对象的控制算法的研究；

2、针对时滞控制对象的自整定算法的研究。
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